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(57) Abstract: The invention relates to a method for interconnecting thin active and passive composites having two or three dimen- 

^ sions. and to the resulting thin heterogeneous components. According to the invention, the invention involves: the positioning and 
fixing (II ) of at least one active component and one passive component to a supporting surface (23), the contacts being in contact 
with the support; the deposition (12) of a polymer layer (24) onto the assembly consisting of the support and of these components; 
the withdrawal ( 14) of the support; the redistribution of the contacts between the composites and/or toward the periphery by means of 
metallic conductors (26) arranged according to a predetermined configuration, whereby making it possible to obtain a reconstituted 
£j! heterogeneous structure; heterogeneous thinning (16) of this structure by non-selective surface finishing of the polymer coating and 
of at least one passive component (22). 



IT) (57) Abrege : La presenlc invention concerne un procede d'interconncxion a faible epaisseur de composants aclif et passif a deux 
O u " trois dimensions, el les composants hcMerogcnes a faiblc epaisseur en resultant. Scion I'invcntion, le procede comprend : le 
O positionnement et la fixation (II) sur un support plan (23) d'au moins un composant actif el un composant passif. tcs plots etant en 
eoniact avec le support, le depot (12) d'une couche de polymere (24) sur l'ensemble du support el desdits composants, le retrait (14) 
Q du support, la redistribution des plots (15) entre les composants et/ou vers la peripheric au moyen de conducteurs metalliques (26) 
agenecs scion un schema predetermine", permcllant d'obtenir une structure heterogene reconslituce, l'amincissement helerogcne (16) 
de ladite structure par surfacage non selectif de la couche de polymere et d'au moins un composant passif (22). 



WO 2005/004237 Al 

Ti 1 — 



PI... IT. RO. RU, SC. SD, SL. SG. SK. SL. SY. TJ.TM. TN, 

tr. *rr. rz, ua, ug, us, uz, vc\ vn, yu, za, zm, zw. 

<H4) Ktals dcsigncs (sou/ indication cant mire, pour tout tit re. 
de protection regumale. disponible) : AR1PO (BW. GM, 
GM. KL. LS. MW, MZ. NA. SD. SL. SZ. TZ, UG, ZM, 
ZW). eimisicn (AM. AZ. BY, KG. KZ, MIX RU. TJ. TM ), 
curopeen (AT. Bli, BG, CM. CY, CZ. DE. DK. EE. ES. IT 
LR, GB.GR t Mil. Hi, IT, LU. MC. NL, PL, PL RO, SI:, SI, 
SK, TR). OAPI (BE, BJ. CF, CG, CI, CM, GA. GN, OQ, 
GW, ML MR, NL. SN, TIX TG). 



Fublioe : 

avec rapport de rechen:he international*', 
a vant fax pi rat ion tlu tic la i prevu pour la modification des 
revendications. sera republiee si des modifications sont re- 
cues 

En t:e qui conceme les codes a deux let t res et autres abrevia- 
tions. se refere.r aux "Notes explicatives relatives aux codes et 
abreviatiotis" figurant au debut de chaquc nume.ro ordinaire de 
la Gazette du PCT. 



